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固定資産の減損損失の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ

記

１．固定資産の減損損失の計上について

２. 業績予想の修正について

平成26年3月期通期連結業績予想数値の修正(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益
百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

前回発表予想(A) 4,000 △200 △80 △280 △49.57
今回修正予想(B) 3,250 △370 △150 △1,050 △185.89
増減額(B-A) △750 △170 △70 △770
増減率(%) △18.8 ― ― ―
（ご参考）前期実績
（平成25年3月期）

2,686 △1,206 △1,080 △1,144 △202.56

修正の理由 

以 上

　当社は、平成26年3月期において、下記のとおり固定資産の減損損失を特別損失に計上することといたしましたのでお知ら
せいたします。
　また、平成25年10月29日に公表した業績予想を下記のとおり修正いたしましたのでお知らせいたします。

　「固定資産の減損に係る会計基準」に基づき、当社が保有しております固定資産（不動産）について、営業損益が継続し
てマイナスとなり減損の兆候が認められたことから、将来の回収可能性を検討した結果、帳簿価額を回収可能価額まで減額
し、減損損失7億19百万円を特別損失に計上することといたしました。
　なお、回収可能価額については、不動産鑑定評価額を基準とした正味売却価額により測定しております。

　半導体市況はモバイル機器を中心に回復基調で推移していますが、大手半導体メーカーやファウンドリーによる設備投資
が本格化しておらず受注・売上が伸び悩んでいること、固定資産の減損損失を計上したことから、前回発表予想の達成が困
難となりましたので、通期の業績予想を上記のとおり修正いたします。
　なお、配当金につきましては、平成25年10月29日に「通期業績予想の修正及び配当予想の修正（無配）に関するお知ら
せ」で公表しましたとおり無配を予想しております。


